
证券代码：300480 证券简称：光力科技

债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260313

投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 √路演活动

√现场参观

√其他（投资者电话交流会）

参与单位名称及

人员姓名

太平养老保险：张凯；百年保险：李翘楚；野村东方证券：徒月婷；

豪世私募：钟兆繁；利幄基金：孟舒豪；西藏青骊：王伟淼；南土

资产：王可；瞰道资产：武钰婷；东方证券：曹伏飙；信达澳亚基

金：朱然、邵广雨；西藏合众易晟投资：唐紫阳；趣时资产：葛翔；

杭州附加值投资：刘亚群；华能贵城信托：王宁；上汽集团尚颀投

资：宋明；北方紫薇基金：秦兴；国金证券：樊志远、周焕博

时间 2026 年 3 月 12 日、2026 年 3 月 13 日

地点 公司郑州航空港厂区 2 号楼会议室、线上交流（电话会议）、成都

上市公司接待人

员姓名

总经理、董事：胡延艳

证券事务代表：关平丽

投资者关系活动

主要内容介绍

管理层介绍了公司的经营业绩情况，并就投资者关注的问题进行交

流，部分投资者实地参观了公司生产车间和展厅区域。公司参加了 2026

年 3 月 13 日国金证券策略会，并回复了相关问题。

主要沟通交流内容如下：

1、截至目前，公司 2025 年和 2026 年各业务发展情况如何？

答：感谢您的关注！受益于公司国产化划切设备在先进封装领域更

广泛的应用，以及半导体行业上行发展机遇，2025 年 7 月以来，公司

国产半导体设备处于持续满产状态。进入 2026 年，客户提货速度和提

货量也延续 2025 年下半年态势；公司通过提升生产效率、充分利用航

空港厂区和高新厂区基础设施等多种措施提升产能，以更好的满足客户

的交付需求。公司物联网业务保持稳定发展，谢谢！

2、公司国产半导体业务新产品的验证情况如何？

答：公司激光开槽机、激光隐切机、研磨机和硬刀产品正在客户端



验证；研磨抛光一体机正在研发中。公司全力加快推进设备验证尽快形

成销售订单。

3、公司国产半导体业务目前已满产，后续如何提升现有产能；二

期项目预计什么时候可以实现满产？

答：公司将通过提升现有产能的生产效率以及充分利用高新厂区的

基础设施扩充产能；航空港厂区二期项目预计在 2027 年一季度全部建

成投产，为更好的满足客户的交付需求，公司将采取边建设边投产的方

式；公司也将根据市场需求变化动态调整产能提升的进度。

4、公司国产化空气主轴已经实现外销了吗，主要用于哪些领域？

答：公司国产化切割主轴已运用到部分国产化划切设备中并于

2025 年开始对外销售。国产空气主轴已经批量应用于半导体制造领域

的切割、研磨、硅片生产、光学检测等设备，和精密加工领域如接触式

透镜行业的金刚石车削等设备。

5、公司在激光划片机领域有什么布局，分别对应什么场景？

答：目前公司完成研发的激光划片机产品有激光开槽机和激光隐切

机；其中，激光开槽机可以用于 Low-k 薄膜、氮化铝、氧化铝陶瓷等材

料的加工；激光隐切机可以用于抗污垢性能差的工件和抗负荷能力差的

工件（如超薄硅晶圆、MEMS 器件等）以及第三代半导体器件等芯片的

切割。

6、以色列 ADT 目前生产经营是否正常，受中东局势影响有多大？

答：目前 ADT 工厂的厂房、设备及人员均安全，子公司运营稳定。

ADT 工厂系以色列政府白名单企业，在紧急状态与战争时期获准正常开

工，并享受安全保护。

过去两三年间，受地缘政治影响，工厂除阶段性物流运输受影响外，

生产、研发基本未受干扰。公司英国工厂和郑州工厂也为 ADT 子公司提

供生产协同和采购支持等，保证客户订单的交付，最大限度降低外部环

境对客户的影响。公司也将持续跟踪局势变化，充分与相关各方紧密沟

通，全力守护海外员工安全与产业供应链稳定，敬请注意投资风险。

7、公司强制赎回可转债是出于什么考虑？

答：结合当前市场及公司自身情况，经过全面、审慎的考虑，公司



决定行使“光力转债”的提前赎回权利，可转债赎回的相关事宜请关注

公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

可转债转股或赎回后可减少公司财务费用的计提和未来利息费用

支出，有利于公司实现高质量可持续发展。公司将努力提升业绩，不断

提升公司综合竞争实力；公司也将进一步加强投资者关系管理工作，向

更多投资者传递公司投资价值。

8、公司后续还有什么融资计划？

答：为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，

为公司半导体封测装备的研发生产、业务拓展等核心业务活动提供中长

期资金支持，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不

超过人民币 5亿元(含 5 亿元)科技创新债券。本次科技创新债券发行尚

需提请公司股东会审议批准以及中国银行间市场交易商协会的批准，后

续进展请关注公司相关公告。

如有其他融资计划，公司也将及时履行相关程序和信息披露义务。

敬请注意投资风险。

附件清单（如有） 无

日期 2026 年 3 月 13 日


